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「AI・ビッグシミュレーション・ビッグデータ解析の大規模実行実現のための評価シ

ステム」仕様書等（案）に対する意見への回答について 

 

 

当研究所調達案件「AI・ビッグシミュレーション・ビッグデータ解析の大規模実行実

現のための評価システム」仕様書等（案）に対しまして、令和８年 7月１６日より令

和 8年 8月６日の期間で意見を招請したところ、合計５８件の意見がありました。 

 提出されましたご意見に対して、別紙のとおり回答いたします。 



「AI・ビッグシミュレーション・ビッグデータ解析の大規模実行実現のための評価システム」仕様書等（案）に係る意見に対する回答について

No 該当箇所 項目 各社意見 理研回答

1

3.1 ラックスケール型計算機本体（計算ノード群、相互結合網用ス

イッチ、NIC・DPU、電源変換・分配機構及び液冷マニホール

ドを一体の筐体（連結された複数筐体を含む。以下同じ。）に

収容し、工場において組立て・試験済みの状態で納入されるも

の）、合計１ラックとする。

CDUはラックスケール型計算機本体に含まない関連機器（※合計1

ラックとは別）と理解してよいでしょうか。

意見理由：確認のため

理解の通りで良いです。

2

3.3 納入場所の冷却設備・電源設備との接続に必要な機器・部材一

式（CDU、マニホールド、PDU等）を有する。

本項に記載の機器・部材一式は、他に定めがない場合、必ずしも

ラックスケール型計算機本体のラックに搭載しなくてもよいと理解

してよろしいでしょうか。

意見理由：確認のため

理解の通りで良いです。

3

4.1.4 64ビットCPUを搭載し、GPUと協調して本研究のワークロード

（データ前処理、ジョブ制御、CPU側メモリへのオフロード

等）を、GPUの利用率を損なうことなく処理するに足る演算能

力を有すること。

搭載する各CPUは64ビットで動作し、88コアを有すること。また計

算ノード1ノードあたりCPUを2個有すること。

意見理由：演算能力の明確化をお願いいたします。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

4

4.1.6 CPU–GPU間の通信:キャッシュコヒーレントなインターコネク

ト技術等により、CPUとGPU等の間で双方向合計1.8TB/s以上

の帯域で直接通信が可能であること。

CPU–GPU間の通信：キャッシュコヒーレントなインターコネクト

技術等により、CPUとGPU等の通信帯域は双方向合計でGPU等1基

あたり880GB/s以上であること。

意見理由：要件明確化のため

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

5

4.1.7 メモリ：CPU側メモリとしてGPU等2基あたり合計1.5TB

以上を搭載し、サーバ向けの高信頼性メモリ(ECC 機能を

有するもの等)であること。

提案の選択幅を広げるため、CPU側メモリのサイズを“合計

1.5TB以上”から“合計750GB以上”に緩和いただけないでしょ

うか。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

6

メモリ：CPU側メモリとしてGPU等2基あたり合計768GB以上を搭

載し、サーバ向けの高信頼性メモリ(ECC機能を有するもの等)であ

ること。

意見理由：機器製造ベンダーから製品計画の変更がありCPU側メモ

リが1.5TBから768GBに変更になるとの情報提供をうけておりま

す。仕様修正をお願いいたします。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

7

4.1.8 ストレージ：ラック全体で合計138TB以上のNVMe SSDを搭載

し、各計算ノードがローカルNVMeストレージから起動可能で

あること。ストレージの規格(E1.S、M.2、U.2等)は、本要件を

満たす範囲で提案ベンダーが最適と判断する構成とする。

ストレージ：ラック全体で合計138TB以上のNVMe SSDを搭載し、

各計算ノードがローカルNVMeストレージから起動可能であるこ

と。

意見理由：ストレージの規格に言及する必要がないと思われますの

で、仕様修正をお願いいたします。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

8

4.1.10 スケールアウトネットワーク：RDMAに対応する800Gbps以上

の高速ネットワーク(RoCEv2対応Ethernet)のインターフェース

を、GPU等1基あたり2ポート以上備えること。これを超える提

案については、性能に応じて加点する。加えて、各ノード(計算

トレイ等)は管理用に10GBASE-T等で接続可能なEthernetポー

トを有すること。

スケールアウトネットワーク：RDMAに対応する800Gbps以上の高

速ネットワーク(RoCEv2対応Ethernet)のインターフェースを、GPU

等1基あたり2ポート以上備えること。これを超える提案について

は、性能に応じて加点する。加えて、各ノード(計算トレイ等)は管

理用に 1GBASE-T等で接続可能なEthernetポートを有すること。

意見理由：管理用途のEthernetポートの通信速度に対して、

10GBASE-Tは過剰と思われます。

コスト最適化のため、1GBASE-Tへの修正をお願いいたします。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

9

4.1.11 電源・筐体：本システムはラック一体型（1ラック）として納入

し、200V系の受電設備に適合する電源構成（電源シェルフ、ブ

スバー、PDU等）一式を含むこと。電源ユニットは国際的電源

効率認証規格80PLUS Titanium相当以上の高効率なものである

こと。冷却は直接液冷（DLC）方式を主体とし、納入場所の冷

却設備との接続に必要なCDU、マニホールド、ホース等の機器

一式を含むこと。また、筐体前面には吸気性能を損なわない十

分な通気性を有し、施錠可能なフロントドアを備え、後面には

4.5.5に定めるリアドアを備えること。

電源・筐体：本システムはラック一体型（1ラック）として納入し、

項番4.5.2に定める受電設備に適合する電源構成（電源シェルフ、ブ

スバー、PDU等）一式を含むこと。電源ユニットは国際的電源効率

認証規格80PLUS Titanium相当以上の高効率なものであること。冷

却は直接液冷（DLC）方式を主体とし、納入場所の冷却設備との接

続に必要なCDU、マニホールド、ホース等の機器一式を含むこと。

また、筐体前面には吸気性能を損なわない十分な通気性を有し、施

錠可能なフロントドアを備え、後面には4.5.5に定めるリアドアを備

えること。

意見理由：項番4.5.2にて、計算機用の電源として「交流3相4線

480V60Hz」の記述がございます。本入力以外に、200V系の受電設

備にも適合する必要がある場合は対象の明確化が必要かと存じま

す。

4.1.11において200V系と記載

ある箇所は誤りです。仕様書

を修正します。

10

「200V系の受電設備に適合する電源構成」と記載があります

が、4.5.2項「計算機用に交流3相4線480V60Hzを提供する。

また、そのほかのストレージ・管理用サーバ用として、3相3

線式200V60Hzを提供する」とあるため、「計算機用は480V

系の受電設備に適合する電源構成」、「そのほかのストレー

ジ・管理用サーバは200V系の受電設備に適合する電源構成」

という理解でよろしいでしょうか。

4.1.11において200V系と記載

ある箇所は誤りです。仕様書

を修正します。

11

4.5.2の記載では、「計算機用に交流3相4線480V60Hzを提供す

る。」との記載がございますが、「400V系の受電設備に適合する電

源構成（電源シェルフ、ブスバー、PDU等）一式を含むこと」と理

解をしてよろしいでしょうか。

4.1.11において200V系と記載

ある箇所は誤りです。仕様書

を修正します。



12

4.1.12 OS：Ubuntu Server 24.04 LTS以降、またはこれと同等の長期

サポート(LTS)版Linuxディストリビューションをインストール

し、GPUドライバおよびAI開発用ソフトウェアスタックが動作

確認済みの状態で納入されること。

OS：Ubuntu Server 24.04LTS以降、Rocky Linux9以降、またはこ

れらと同等の長期サポート(2029年4月までメンテナンスサポート)

を有するLinuxディストリビューションをインストールし、GPUド

ライバおよびAI開発用ソフトウェアスタックが動作確認済みの状態

で納入されること。

意見理由：提案の幅をひろげるためご検討いただけますようお願い

いたします。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

13

現在、インストールを想定されているOS、GPUドライバおよびAI開

発用ソフトウェアスタックについて、詳細をご教⽰いただけますで

しょうか。

OSは仕様に記載している通り

です。GPUドライバは提案の

GPUを動作させるドライバで

す。AI開発用ソフトウェアス

タックはGPU対応ソフトウェ

アを開発するためのSDKで

す。

14

4.2.1.1 相互結合網は、全ての計算ノード群等を接続すること。 相互結合網には、全ての計算ノード群「等」のスケールアウト用イ

ンターフェース (4.1.10)を接続すること。の「等」の削除をお願い

いたします。

意見理由：接続対象の明確化のため、「等」の削除をお願いいたし

ます。

また、相互結合網の定義として、スケールアウト用インターフェー

スの接続を明記いただけますでしょうか。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

15

4.2.1.2 スイッチ間リンク、共有ストレージ接続等の重要経路について

冗長性のある接続形態を構成し、提案書に冗長化の範囲および

方式を⽰すこと。

冗長構成を組むに辺り、現環境の情報をご提供いただくことは可能

でしょうか。

本仕様を読む限りでは、具体的な冗長構成についての記載が無いた

め、弊社の提案するご参考レベルでのご提案となりますがよろしい

でしょうか。

本仕様には具体的な冗長構成

についての記載はありませ

ん。冗長性のある接続形態の

構成をご提案ください。

16

4.2.1.3 計算ノードに搭載されるGPU等1基あたり2ポート以上で

かつ、ポートのリンク速度が800Gbps以上の専用ネット

ワークインターフェース(4.1.9の要件と同一)を有するこ

と。

マルチテナント環境における Noisy Neighbor問題の解消に

は、エンドツーエンドのAI最適化輻輳制御と適応型ルーティ

ングの組み合わせが有効であり、全テナントに対して一貫し

た予測可能なネットワーク性能を保証することが重要です。

なお、アダプティブルーティングや輻輳制御は、スイッチ単

体で実現する場合とNICと連携して実現する場合とで、性能に

大きな差が生じます。そのため、以下の仕様を加筆するよ

う、提案させて頂けないでしょうか。

「計算ノード間のネットワークスイッチはアダプティブルー

ティングおよび輻輳制御機能を備え、スイッチとNICが輻輳

情報を共有して協調制御することで、パケット単位の動的負

荷分散とスループット低下のない順序保証を実現するこ

と。」

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

17

計算ノード側の要件という理解でよろしいでしょうか。

また、対応する項番は4.1.10でしょうか。

意見理由：確認のため

計算ノード側の要件です。

また、対応する項番は4.1.10

の誤りです。

18

4.2.1.5 計算ノードのスケールアウト用インターフェース

（4.1.10）を集約し、上位ネットワークへ４系統以上で接

続できるスイッチを2台以上備えること。スイッチの構成

は、リーフスイッチのみを2台以上備えるもの、または、

リーフスイッチを2台以上でかつスパインスイッチを1台

以上備えるものであること。リンク速度およびプロトコ

ルは4.1.10に準ずるものとし、スイッチあたりのポート数

は合計128ポート以上とし、その他の構成は、本要件を満

たす範囲で提案ベンダーが最適と判断する構成とする。上

位ネットワークへの接続インターフェイスは、800Gbps

とすること。スイッチ間の距離は最大100mであり、実際

に6接続する系統数および物理メディアの詳細は、理研が

契約後に別途指定する。

AIトレーニングのAll-Reduce/All-to-All通信では、任意の

GPUペア間で同時に最大帯域が必要となります。Leaf-Spine

構成は、ノンブロッキング構成に設計することでGPU間で帯

域を奪い合わない構造となります。そのため、フルノンブ

ロッキングトポロジを構成した場合は加点するとして頂けな

いでしょうか。

また、Storage I/OがE-W Compute Fabricと帯域を奪い合う

と、 上述のNoisy Neighbor問題が発生しやすくなり、GPU間

通信（All-Reduce等）の性能が低下したり、性能のばらつき

が発生します。ストレージを独立したN-Sファブリックに分

離することで、Compute Networkの帯域に加え、ストレージ

の帯域も独立した性能評価を実施可能ですので、ストレージ

ネットワークを分離した場合は加点するとして頂けないで

しょうか。

ご意見を踏まえ、修正させて

いただきます。



19

スケールアウト用ネットワークスイッチの搭載につきましては、共

有ストレージなどが搭載されている別ラックへという理解でよろし

いでしょうか。また、スケールアウト用ネットワークスイッチを搭

載するラックは、⽔冷ラックとなっておりますでしょうか。スケー

ルアウト用ネットワークスイッチは⽔冷対応製品を想定しているた

めのご質問となります。

スケールアウト用ネットワー

クスイッチの搭載につきまし

ては、理解の通りです。計算

ノードを搭載するラックとは

別のラックでも構いません。

またスケールアウトネット

ワークスイッチを搭載する

ラックは、⽔冷・空冷のどち

らでも構いません。

20

相互結合網全体のブロック比もしくはバイセクションバインド幅に

制限はありますでしょうか。

修正案：

計算ノードのスケールアウト用インターフェース（4.1.10）を集約

し、上位ネットワークへ４系統以上で接続できるスイッチを2台以

上備えること。スイッチの構成は、リーフスイッチのみを2台以上

備えるもの、または、リーフスイッチを2台以上でかつスパインス

イッチを1台以上備えるものであること。リンク速度およびプロト

コルは4.1.10に準ずるものとし、スイッチあたりのポート数は合計

128ポート以上とする。上位ネットワークへの接続インターフェイ

スは、800Gbpsとすること。スイッチ間の距離は最大100mであ

り、実際に接続する系統数および物理メディアの詳細は、理研が契

約後に別途指定する。

意見理由：確認のため

以下の記載は不要と考えるため

「その他の構成は、本要件を満たす範囲で提案ベンダーが最適と判

断する構成とする」

ご意見を踏まえ、修正させて

いただきます。

21

4.3.1 基本方針:本システムは、ネットワーク分離、テナント分離、ア

クセス制御、監査・ログおよび暗号化を組み合わせた多層的な

セキュリティを確保できる構成であること。

使用を想定されているソフトウェアをご教⽰いただけますでしょう

か。

要件を満たすハードウェア・

ソフトウェアをご提案願いま

す。機能の構築は本調達に含

めません。

22

4.3.2 ネットワーク分離:管理用通信と利用者のデータ通信は、物理的

または論理的に分離できること(管理ネットワークの物理分離は

4.2.3.2による)。また、外部との通信経路を必要最小限に制御で

きること。

機能の構築は本調達に含めない理解でよろしいでしょうか。

意見理由：納期およびコスト最適化の観点から機能の構築は本調達

の対象外としていただくようご検討ください。

機能の構築は本調達に含めま

せん。

23

4.3.3 テナント分離:コンテナ等を境界として、プロセス、ファイルシ

ステムおよびネットワークを利用者またはプロジェクト単位で

分離した実⾏環境を構成できること。

使用を想定されているソフトウェアをご教⽰いただけますでしょう

か。

要件を満たすソフトウェアを

ご提案願います。

24

機能の実現（構築作業ならびにサーバ等必要となるリソースの導入

と構築）は本調達に含めない理解でよろしいでしょうか。

意見理由：納期およびコスト最適化の観点から機能の構築は本調達

の対象外としていただくようご検討ください。

機能の構築は本調達に含めま

せん。

25

4.3.4 認証・認可:役割ベースのアクセス制御(RBAC)等による認可に

対応すること。また、統合認証(SSO)基盤と連携できること。

使用を想定されているソフトウェアをご教⽰いただけますでしょうか。要件を満たすソフトウェアを

ご提案願います。

26

対応すべき認証方式を具体的に記載していただけないでしょうか。

意見理由：対応すべき認証方式を具体的に記載していただくようお

願いします

要件を満たす認証方式をご提

案願います。機能の構築は本

調達に含めません。

27

4.3.5 監査ログ:認証・認可、ジョブ実⾏およびシステム操作に関する

監査ログを取得し、一元的に収集・保存できること。長期保存

および改ざん防⽌を考慮した保存方式に対応できる場合は、そ

の方式を提案書に⽰すこと。

使用を想定されているソフトウェアをご教⽰いただけますでしょう

か。

要件を満たすソフトウェアを

ご提案願います。機能の構築

は本調達に含めません。

28

監査ログ:認証・認可、ジョブ実⾏およびシステム操作に関する監査

ログを取得し、一元的に収集・保存できること。

意見理由：長期保存と改ざん防⽌はコスト最適化のため対象外とし

ていただくようお願いします

長期保存および改ざん防⽌を

考慮した保存方式への対応

は、必須要件ではございませ

ん。

29

4.3.6 暗号化:通信経路の暗号化および保存データの暗号化に対応し、

暗号鍵を安全に管理する方式(鍵管理システムとの連携等)を提

案書に⽰すこと。暗号化の適用範囲および方式は、性能影響お

よび運用負荷を踏まえ、契約後に理研と受注者が協議のうえ決

定する。

仕様の削除をお願いいたします。

意見理由：開発元において開発中の機能が含まれると考えられま

す。納入期限までに実現される保証が得られないため仕様の削除を

お願いいたします。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。



30

4.3.8 機密計算機能の有効化:前項のハードウェア機能について、機密

計算機能を利用するための関連ソフトウェア（OS、ドライバ

等）の構成案および適用ロードマップを提案書に⽰すこと。実

際の機能の有効化および運用開始時期については、ソフトウェ

アの実装状況および性能影響を考慮し、契約後に発注者と受注

者が協議のうえ決定するものとする。

使用を想定されているソフトウェアをご教⽰いただけないでしょう

か。

また、適用ロードマップ＝ソフトウェアインストールの工程表と理

解してもよろしいでしょうか。

もしくは、運用後のバージョンアップ適用を含めたロードマップと

いう理解でよろしいでしょうか。

要件を満たすソフトウェアを

ご提案願います。

適用ロードマップとは、運用

後の当該機能の提供予定時期

を記したロードマップです。

31

仕様の削除をお願いいたします。

意見理由：開発元において開発中の機能が含まれると考えられま

す。納入期限までに実現される保証が得られないため仕様の削除を

お願いいたします。

開発中の機能も含めて適用

ロードマップを提案願いま

す。

32

4.3.9 TEEの構成の真正性を暗号学的に検証可能なリモートアテス

テーション(構成証明)機能に対応すること。当該アテステー

ションは、仮想マシン単位に加え、演算装置（GPU）単位でも

実施できること。GPUのセキュリティプロセッサが、当該GPU

個体の真正性および構成・ファームウェアの完全性を含む署名

付きレポートを生成できること。その運用方法および適用時期

は、4.3.8 に準じて提案書に⽰すこと。

使用を想定されているソフトウェアをご教⽰いただけないでしょう

か。

要件を満たすソフトウェアを

ご提案願います。

33

仕様の削除をお願いいたします。

意見理由：開発元において開発中の機能が含まれると考えられま

す。納入期限までに実現される保証が得られないため仕様の削除を

お願いいたします。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

34

4.3.10 機密計算の保護範囲が、GPU等間のスケールアップインターコ

ネクトを含むラックスケール全体に及ぶ構成とすること。具体

的には、GPU間を流れるデータが転送中も暗号化され、複数の

GPUが単一の機密領域（機密性を保持した共有メモリドメイ

ン）を構成できること。

仕様の削除をお願いいたします。

意見理由：現時点で開発元の確約が得られないため仕様の削除をご

検討ください。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

35

4.3.11 機密計算機能を有効化した場合の性能影響(学習・推論スルー

プットの低下率)を定量的に提案すること。

仕様の削除をお願いいたします。

意見理由：開発元から性能情報が得られないためご提案が困難で

す。仕様の削除をお願いいたします。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

36

4.4.5 理研が有しているデータダイレクト・ネットワークス社製

LustreファイルシステムであるEXAScalerを計算ノード上にマ

ウントする。NFS等に変換することなく、直接Lustreファイル

システムとしてマウントできること。クライアントソフトウェ

アは、必要に応じて理研より提供することを想定すること。本

ファイルシステムは、4.2.1に⽰す相互結合網を経由してマウン

トすること。

「NFS等に変換することなく、直接Lustreファイルシステムとして

マウントできること。」という要件につきまして、製品仕様上は対

応可能であることを確認しておりますが、貴研究所環境での動作確

認については、別途調整と認識してよろしいでしょうか。

現地環境での動作確認につい

ては、契約後に理研と受注者

が協議のうえ決定することと

します。

37

接続に必要なモジュール、ケーブル、 LNET Router等は理研様がご

準備いただけると考えてよろしいでしょうか。その場合、本項目に

明記いただけないでしょうか。

意見理由：確認のため

はい。ファイルシステムを相

互結合網に接続する部分は理

研側で準備します。

38

4.4.6 搭載する演算加速器に最適化された、PyTorch、TensorFlow が

あること

「最適化されている」とは、具体的にどのような観点や内容を指し

ているのか、ご教⽰いただけますでしょうか。

搭載する演算加速機を使用す

るPytorch、TensorFlowであ

ることを求めます。

39

4.5.1 冷却機器の屋外設置部分は、すでに整備がなされ、計算機設置

予定位置の下のフリーアクセス床内までの冷却⽔配管が用意さ

れていることを想定すること。

弊社が計算機を設置する際に、フリーアクセス床内にある冷却⽔配

管へ接続するという理解でよろしいでしょうか。

設置場所にはフリーアクセス

床はございません。誤記とな

ります。既設配管に接続する

ことになります。仕様書を修

正します。

40

床下の高さは100cm程度確保していただくようお願いいたします。

また、2ラック以上の設置スペースを確保していただくようお願いい

たします。

意見理由：ご提案を予定しているラックスケール型計算機を設置す

るために床下100cm程度の確保が必要と考えております。また、冷

却設計によりますがIn-Rowタイプの CDUが必要になる可能性があ

ります。

設置者において、必要な高さ

を確保してください。

41

4.5.2 計算機用に交流3相4線480V60Hzを提供する。また、そのほか

のストレージ・管理用サーバ用として、3相3線式200V60Hz を

提供する。

分電盤から計算機設置予定位置までの電源設備について、当社にて

対応をするものという理解でよろしいでしょうか。

分電盤は計算機設置予定位置の近くに設置されている想定でよろし

いでしょうか。

キュービクルから計算機まで

の配線については納入者にお

いて準備してください。その

際必要な分電盤等も併せて準

備してください。

42

計算機用に交流3相4線480V60Hz、交流3相4線440V60Hz、交流3相

4線415V60Hzのいずれかを提供する。また、そのほかのストレー

ジ・管理用サーバ用として、3相3線式200V60Hzを提供する。

意見理由：製品選定の幅をひろげるためご検討いただけますようお

願いいたします。

製品の幅を広げるために、交

流3相4線480V60Hz、交流3相

4線440V60Hzを受け入れま

す。交流3相4線415V60Hzは

提供できません。



43

4.5.3 使用中の消費電力：システム実運用時には、高負荷から低負荷

まで時間的・季節的に変動するが、負荷（ノード利用率・プロ

セッサ利用率など）に応じて消費電力を十分低くできること。

負荷の数値と消費電力の関連について⽰すこと。

仕様の削除をお願いします。

意見理由：現時点で開発段階のハードウェアであり、性能情報も公

開されていないため、本項目の削除をお願いいたします。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

44

4.5.5 本システムの計算ノードの冷却は、80%以上の⽔冷を想定し、

冷却塔を用いたフリークーリングを基本とすること。本システ

ムには ASHRAE W32 を想定した冷却⽔を提供する（低温側に

ついては考慮不要）。システムの最大消費電力時にかかわら

ず、冷却⽔の出入⼝温度差は10度以上を可能な限り実現できる

構成とすること。また、残りの空冷部分については、ASHRAE

A3（Allowable、ただし低温側については考慮不要）とし、計

算ノードで発生する⽔冷で除熱できない部分については、リア

ドア（リアドア熱交換器（RDHx）含む）等を用いてルーム

ニュートラルとなるように冷却すること。

「冷却⽔の出入⼝温度差は10度以上」という要件につきまして、提

案予定の機器が条件を満たせるかを判断するため、計算機設置場所

まで配管されている⽔冷設備の情報（下記2点）をご教⽰いただけ

ますでしょうか。

・Inlet⽔温、流量

・⽔冷設備のメーカー

Inlet⽔温はW32です。差圧は

200kPaです。

45

5.1 納入検査完了後1年間は、通常の使用においてハードウェアに不

具合が発生した場合は，オンサイトでの無償修理に応じるこ

と。

納入検査完了後︓2027年3月30⽇から一年間でよろしいでしょう

か。

ご理解の通りです。2027年3

月29⽇検査完了となった場

合、2028年3月29⽇まで無償

修理に応じてください。

46

5.2 平⽇（⼟曜，⽇曜及び国⺠の祝⽇に関する法律第2条及び第3条

に規定する休⽇、及び年末年始（12月29⽇〜1月3⽇）を除く

⽇）の午前9時から午後5時までの間、電話及びメールによる問

い合わせに対応すること。

納入検査完了後︓2027年3月30⽇から一年間でよろしいでしょう

か。

ご理解の通りです。2027年3

月29⽇検査完了となった場

合、2028年3月29⽇まで無償

修理に応じてください。

47

納入検査完了後1年間は、故障もしくは障害発生時のサポート体

制・窓⼝とし て、平⽇（⼟曜，⽇曜及び国⺠の祝⽇に関する法律第

2条及び第3条に規定する休⽇、及び年末年始（12月29⽇〜1月3⽇）

を除く⽇）の午前9時から午後5時までの間、電話またはメール等に

よる問い合わせに対応すること。

意見理由：期間と対象を明確にするため

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

48

5.3 本システムの運用を円滑にするための技術的相談に応じられる

体制が整えられていること。

納入検査完了後︓2027年3月30⽇から一年間でよろしいでしょう

か。

ご理解の通りです。2027年3

月29⽇検査完了となった場

合、2028年3月29⽇まで無償

修理に応じてください。

49

故障もしくは障害発生時のサポート以外に運用支援や技術支援が必

要になるということでしょうか。

意見理由：運用支援や技術支援が必要な場合は、要件と期間の明確

化をお願いします。

故障もしくは障害発生時のサ

ポートのみです。

50

6.1 全ての機器の指定場所への搬入、据付、設定、調整、その他経

費は本契約に含むこと。

SE作業（設定、調整）を実施する場合、年度内に納品することが困

難となる可能性がございます。そのため、誠に恐れ入りますが、本

調達は機器の納品までとし、SE作業につきましては別途調達として

いただけますよう、ご検討をお願いいたします。

本契約には、SE作業（設定、

調整）も含まれます。

51

6.2 納入場所の環境下で正常に動作する機器であること。また搬入

の際に正常に動作していることを⽰すこと。

納入場所の環境下で正常に動作する機器であること。

意見理由：正常動作の確認は現地で検収時に実施するものと思われ

ますので仕様修正をお願いします。

ASHRAE A2 Allowableの空調

条件で安定動作することを前

提とします。ただし、低温度

域については考慮不要としま

す。

52

6.3 全てのソフトウェアは正常に動作する状態でインストールされ

ていること。また、全ての機器の動作確認を⾏うこと。

ソフトウェアのインストール作業を含めた場合、年度内に構築を完

了し納品することが困難となる可能性がございます。そのため、誠

に恐れ入りますが、当該作業につきましては別途ご調達いただく形

としていただけますよう、ご検討をお願いいたします。あわせて、

貴研究所にて導入を想定されているすべてのソフトウェアについ

て、製品名やバージョン等の詳細をご教⽰いただけますでしょう

か。

原案の通りとさせていただき

ます。

53

6.4 据付のネットワークスイッチに接続し、所内ネットワークとの

接続設定し、動作確認すること。遠隔からネットワークを通じ

てコンピュータのハードウェアを持つ場合（BMC/IPMI）は，

それらの動作確認もすること。

既存環境に関する対応作業を含めた場合、年度内に構築を完了し納

品することが困難となる可能性がございます。そのため、誠に恐れ

入りますが、当該作業につきましては別途ご調達いただく形として

いただけますよう、ご検討をお願いいたします。あわせて、検討の

参考とするため、既存環境の構成や設定内容等の詳細情報をご提供

いただけますでしょうか。

原案の通りとさせていただき

ます。

54

貴所据付のネットワークスイッチに対する設定作業や貴所ネット

ワーク側の確認は貴所が実施される認識でよいでしょうか。

修正案：

据付のネットワークスイッチに接続し、所内ネットワークとの接続

設定し、動作確認すること。遠隔からネットワークを通じてコン

ピュータを制御するハード ウェアを持つ場合（BMC/IPMI）は，そ

れらの動作確認もすること。

意見理由：作業範囲の明確化のため

その認識でよいです。

55

6.8 ドキュメント類（スペックシート、製品マニュアル、操作マ

ニュアル、設定情報など）を電⼦可読データ PDF として提供す

ること。

提出するドキュメントを具体的に提⽰していただけますでしょう

か。

括弧内に例⽰した通りとなり

ます。



56
6.9 本調達に含まれない、搬入、据付、調整に必要な機器を用意す

ること。

例えばどのような物が想定されるかご提⽰いただけますでしょう

か。

ご意見を踏まえ、検討させて

いただきます。

57

仕様書

案・評価

項目及び

得点配分

基準表
ー

Al-HPCプラットフォームの構築には導入実績が重要であると

考えます 。特にご要求のラックスケール型計算機は汎用的な

サーバとは異なり、特殊な構成であるため、導入実績につい

ての加点項目をご提案いたします。

「受注者は、AIおよびHPCのプラットフォームについて、十

分な導入実績を有すること。受注者が提案世代もしくは前世

代のアーキテクチャを有する提案と同様のラックスケール型

計算機の⽇本国内での導入実績がある場合には加点する。」

ご意見を踏まえ、仕様書、配

点表に反映します。

58 ー ー

調達手続きについて、入札から開札までの期間をできる限り短くな

るようご検討をお願いいたします。

意見理由：調達手続きについて、

入札から開札までの期間をできる限り短くなるようご検討をお願い

いたします。昨今の為替変動やパーツ等コスト変動のリスクを最小

化することによりコストを最適化できることは、貴所にとってもメ

リットになると考えます。

定められた公⽰期間を厳守しつ

つ、できる限り早期の開札⽇を

設定致しました。


